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CURSO VULCAN DESENHO SUBTERRÂNEO – 4 dias 
 
Este curso estáorientado a capacitar ao participante o desenho e modelamento de todos ostipos 
de trabalhos subterrâneos (galerias, rampas, stopes, travessas, etc.), assimcomo as  opções para 
desenhos dos furos de detonação, cubagens e relatórios. 
 
Os principais tópicos em estudo serão: 

• Introdução 
• Generalidades do desenho subterrâneo 
• Criação de primitivas 
• Criação de triangulações 
• Cubagens 
• Configuração de anotações de pontos e linhas 
• Generalidades do módulo de UG Stope Design 
• Desenho de seções subterrâneas 
• Generalidades do módulo UG Blast Design 
• Definição e desenho de seções dos leque de detonação 
• Criação dos furos de detonação 
• Edição dos furos de detonação 
• Relatório e plotagem de desenhos dos leques de detonação 

 
 
Pré-requisito: Curso de Geologia ou Planejamento Básico 
 
Lugar:  Maptek Brasil, Belo Horizonte – MG.    Tel.: 31 3224 4888   Fax: 31 3224 6908 
 
Valor:  US$2,800/participante. 
 
Desconto de 50% para clientes com manutenção em dia. 
 
É requerido um mínimo de 4 participantes inscritos para a realização do curso 

Inclui a disponibilidade de uma estação de trabalho por pessoa, manuais em português e 
certificado.  

 
Horário:  08:00 a 17:00 h. 
 
É requerido um mínimo de 3 participantes inscritos para a realização do curso.  
 
 
Inscrição 
 

Nome: ............................................. ................................................................................. 

Empresa: .......................................... ............................................................................... 

Cargo: ............................................ .................................................................................. 

Faturar a: ........................................ ................................................................................. 
 
 


